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2017届招聘岗位-海思光电子

单板硬
件开发

从事光模块
开发

负责自动驾驶
等场景的激光
雷达研究，包
含方案设计、

开发等

光技术
1、光器件：无源光器
件开发、光器件封装、
光学薄膜、光学设计、
光学精密结构；
2、光芯片：光芯片工
艺、光芯片设计&测试

射频技术
从事光器件
RF封装开发

面向
本科/
硕士

硬件技术工程师 芯片与器件设计
工程师

通信设备软件开
发工程师

结构与材料
工程师

芯片后端
从事硅光

CMOS工艺研
发

结构
从事光模

块/光器件/
光芯片

底层软件
从事光电产品

的软件研发

面向
博士

激光雷达 并行光器件研发 光芯片设计/工艺 光器件RF封装设计 光系统&器件分析与
仿真设计

负责并行光学
光器件研发设
计，含设计、
封装、工艺等

工作

负责光芯片研究
与设计、建模与
仿真、工艺开发
与研究、优化改

进

负责光器件封装研
究与设计，包括原
理设计、软件建模
仿真、信号完整性
和电磁兼容性分析、

性能优化

对光系统/子系统/模
块进行仿真分析优化
设计高速光网络
建立高速光器件/光芯
片物理模型的仿真平
台与技术分析优化光
模块的设计



岗位选择方式

• 本科/硕士的岗位
1. 请登录华为招聘网站http://career.huawei.com/recruitment，选择应届生招聘，研发类岗位

2. 选择硬件技术工程师下的”光技术”岗位

3. 部门选择“海思半导体与器件业务部”

• 博士的岗位
1. 请登录华为招聘网站http://career.huawei.com/recruitment，择应届生招聘，研发类岗位

2. 选择硬件技术工程师下的”光技术”岗位

3. 部门选择“海思半导体与器件业务部”

4. 同时投简历到 guanchengbo@huawei.com

http://career.huawei.com/recruitment
http://career.huawei.com/recruitment
mailto:请投递简历到guanchengbo@huawei.com
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示例-光技术岗位（感兴趣部门：请选择“海思半导体与器件业务部”）


